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二、内容简介
　　陶瓷在电子技术发展中的应用， 经历了电话的萌芽时代、真空管时代、晶体管大规模集成电路时代，已成为其它材料无可比拟的具有良好电学、热学和机械性能的特殊材料。电子陶瓷工业是电子工业、航天、航空和核工业的基础之一，在高技术领域也异常活跃。
　　电子陶瓷材料的开发应用首先依赖于新材料的发现和人工合成。由于现代科学技术的发展，化学与材料科学的发展与有机结合，产生了材料化学，物理与材料科学紧密结合形成了材料物理。近百年来，新化合物、固溶体、多晶型等不断涌现。电子陶瓷领域中，合成化合物及材料特性方面取得了某些重大进展
　　特种陶瓷制品因其特殊的性能要求，需要用不同于传统陶瓷制品的烧成工艺与烧结技术。随着特种陶瓷工业的发展，其烧成机理、烧结技术及特殊的窑炉设施的研究取得突破性的进展。电子陶瓷材料与元件是电子工业的重要基础，随着汽车电子、通讯、计算机、消费类电子产品和军用电子产品的飞速发展，对电子陶瓷材料与元件提出了越来越高的要求。在电子陶瓷材料与元件的制造过程中，烧结是关键工序。近年来，国内电子陶瓷材料工艺水平不断提高，再加上电子陶瓷材料与元件的种类和工序的多种多样，对烧结设备也提出了更高的要求。同时，面临市场激烈竞争，电子陶瓷产品价格不断下降，因而控制产品成本至关重要。烧结过程合格率和一致性的提高、节能等是降低电子陶瓷制造成本的关键。
　　电子陶瓷主要有两大类，即电性能和功能性的电子陶瓷。电性能方面，电子陶瓷是制造加热器、避雷设备、湿度计、光电池等产品的重要材料，因为它具有良好的“热敏、压敏、湿敏、气敏和光敏”性能。热敏是指利用电子陶瓷加热后电阻会发生改变的性能，制造加热器，如电吹风等。给电子陶瓷施加压力，也会改变它的电阻，以此用来生产过压保护器，如避雷针，这是它的压敏性能。同样“湿敏、气敏、光敏”是指电子陶瓷除对热和压力外，还对湿度、各种气体以及光线有很强的敏感度。用电子陶瓷制成测试计，可用来检测气体的泄露。功能电子陶瓷又分压电陶瓷、热释电子陶瓷、光电陶瓷和磁性陶瓷等。
　　在过去的十几年当中，中国电子陶瓷的研究和生产都得到了很大的发展，但是在实际应用、生产水平、工业化程度以及市场份额上与欧、美、日等发达国家仍然有相当大的差距。最近几年，在科技人员和各企业的努力下，特别是在国家的重点扶持下，再加上外来资金的引入，中国电子陶瓷的基础研究得到加强，企业结构得到调整，企业规模不断扩大，从而使得中国的电子陶瓷市场不断发展壮大。截至**，我国已经在电子陶瓷材料领域聚集了雄厚的队伍和力量，处于厚积薄发的阶段，产业发展势头很猛。在电子陶瓷及其片式电容与电阻器件、陶瓷基板、光导纤维以及陶瓷光线连接器、高温超导陶瓷纤维等应用技术和产业化方面进展都非常顺利。
　　现在，我国已经能够生产大多数的电子陶瓷、IC基板、瓷介电容、电阻、电感、磁性材料、蜂鸣器、滤波器等压电陶瓷无线电频率元件已能大量生产，并且还占有一定的国际市场，但大部分产品的利润并不是很高，产品的技术含量和附加值都相对较低，而且截至**世界上最先进的超高利润的电子陶瓷产品我们没有能够占领市场，许多电子整机中的电子陶瓷元件仍需大量进口，如手机中使用的片式压电陶瓷滤波器等，国内市场很大，但全靠进口。因此，提升产品的技术含量和附加值，加大产品的利润率是电子陶瓷发展的关键和目标。只有在这些方面做得好的企业，才有可能在将来的电子陶瓷市场中独领风骚。
　　本研究首先介绍了电子陶瓷行业特点及其发展的宏观环境等，接着详细介绍了电子陶瓷材料的发展现状与开发趋势，电子材料的制备过程与性能分析，在社会生活中的应用及国内的主要生产企业，最后指出了我国电子陶瓷行业发展面临的问题和对策。是研究单位及电子陶瓷开发生产企业等了解截至**行业发展动向，把握行业发展定位不可或缺的重要参考依据。

第一章 2008年电子陶瓷行业基本情况分析
　　第一节 电子陶瓷行业发展环境分析
　　　　一、2008年我国宏观经济运行情况
　　　　二、2009年我国宏观经济发展运行趋势
　　　　三、2008年电子陶瓷行业相关政策及影响分析
　　第二节 电子陶瓷行业基本特征
　　　　一、行业界定及主要产品
　　　　二、电子陶瓷工业的发展和中国电子陶瓷工业现状
　　　　三、中国电子陶瓷工业的发展趋势

第二章 电子陶瓷材料分析
　　第一节 电子陶瓷材料概述
　　　　一、基础研究和应用基础研究
　　　　二、陶瓷原料粉体技术开发与应用
　　第二节 主要电子陶瓷材料发展现状与开发趋势
　　　　一、高导热电绝缘陶瓷
　　　　二、介电陶瓷
　　　　三、压电陶瓷
　　　　四、快离子导体陶瓷
　　第三节 电子陶瓷新材料

第三章 电子陶瓷材料性能与制备分析
　　第一节 电子陶瓷用钛酸钡粉体制备方法研究进展
　　　　一、固相法
　　　　二、液相法（ 湿化学法）
　　　　三、喷雾反应法
　　第二节 关于特种陶瓷的烧结技术
　　　　一、特种陶瓷烧结机理
　　　　二、特种陶瓷烧结用窑炉
　　　　三、特种陶瓷主要的烧结方法
　　第三节 高导热电绝缘陶瓷的性能和制备
　　　　一、高导热电绝缘陶瓷主要性能
　　　　二、高导热电绝缘陶瓷的制备
　　第四节 介电陶瓷的性能和制备
　　　　一、超细钛酸锶陶瓷粉体的湿化学制备技术
　　　　二、镍内电极多层陶瓷电容器介质材料的研究
　　　　三、微波介质陶瓷制备技术
　　第五节 无铅压电陶瓷制备方法的研究进展（过）
　　　　一、粉体制备方法
　　　　二、无铅压电陶瓷制备新技术
　　第六节 快离子导体陶瓷的制备与应用
　　　　一、快离子导体陶瓷的制备
　　　　二、快离子导体陶瓷的应用

第四章 电子陶瓷材料的应用分析
　　第一节 电子陶瓷的广泛应用
　　　　一、绝缘陶瓷的应用
　　　　二、压电陶瓷的应用
　　　　三、介电陶瓷的应用
　　　　四、微波介质陶瓷的应用
　　　　五、快离子导体陶瓷的应用
　　　　六、磁性陶瓷的应用
　　　　七、半导体陶瓷的应用
　　　　八、透明陶瓷的应用
　　　　九、热释电陶瓷的应用
　　　　十、电致伸缩陶瓷的应用
　　　　十一、辐射吸收陶瓷的应用
　　第二节 主要电子陶瓷元器件
　　　　一、基板
　　　　二、电阻基体
　　　　三、电容器陶瓷介质
　　　　四、压电陶瓷
　　　　五、微波陶瓷介质
　　　　六、热敏陶瓷
　　第三节 电子陶瓷材料在多芯片组件（MCM） 中的应用
　　　　一、MCM用基板材料
　　　　二、基板材料的性能要求
　　　　三、陶瓷封装材料
　　　　四、共烧陶瓷多层基板技术
　　　　五、低温共烧陶瓷技术（LTCC）技术的应用和特点
　　　　六、低温共烧陶瓷AlN基板材料

第五章 国内企业及主要产品简介
　　第一节 厦门TDK有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用
　　　　三、环境保护
　　第二节 爱普科斯（中国）投资有限公司
　　第三节 广东风华高新科技股份有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用
　　　　三、公司的技术创新
　　第四节 成都宏明电子股份有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用
　　第五节 潮州三环集团
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用
　　　　三、研究开发
　　第六节 深圳市宇阳科技发展有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、宇阳MLCC主要技术参数
　　第七节 江苏江佳电子股份有限公司
　　第八节 浙江嘉康电子股份有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、公司主要产品
　　第九节 深圳顺络电子有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用
　　　　三、研究开发
　　第十节 江苏宝通电子科技股份有限公司
　　　　一、公司概况
　　　　二、电子陶瓷相关产品及应用

第六章 电子陶瓷行业的问题及对策
　　第一节 当前整体行业存在的问题
　　第二节 五大对策摆脱行业困境

第七章 2009-2010年中国电子陶瓷行业发展趋势分析
　　第一节 电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划
　　　　一、“十五”回顾
　　　　二、“十一五”面临的形势
　　　　三、“十一五”发展思路和目标
　　　　四、发展重点
　　　　五、政策措施
　　第二节 中-智林-－电子陶瓷行业未来发展预测分析
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